PORADNIK
PROJEKTANTA PCB

Projektowanie obwodéw drukowanych HDI

Obwody drukowane www.nanotech-elektronik.pl



Firma Nanotech Elektronik Sp. z o0.0. jest profesjonalnym dostawcg obwodow
drukowanych dowolnego typu i klasy ztozonosci.

Dostarczamy obwody drukowane dowolnych typéw:

e Jedno-/dwustronne

e Wielowarstwowe (do 28 warstw)

e  Wielowarstwowe HDI z laserowym wierceniem mikroprzelotek
e  Elastyczne i sztywno-elastyczne

e Na rdzeniu aluminiowym

e Zlaminatéw do RF i mikrofalowego zakresu (Rogers, Arlon)
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Spis tresci

1. Kiedy stosuje sie technologia HDI
2. Polecane stosy warstw dla HDI obwoddw drukowanych
2.1 Czterowarstwowe HDI struktury
2.2 SzeSciowarstwowe HDI struktury
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2.4 Dziesieciowarstwowe HDI struktury
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Rozdziat I. Kiedy stosuje sie technologia HDI.

Duza ilo$¢ padéw uktadédw scalonych oraz wzrost liczby potaczen sygnatowych przy
jednoczesnych wymaganiach do zmniejszenia rozmiaréw urzadzenia elektronicznego
zmuszajg projektantow do wprowadzenia w projektowanym obwodzie drukowanym
coraz wiekszej ilosci warstw. Wzrost liczby warstw prowadzi do zwiekszenia grubosci
ptytki i naktada bardziej rygorystyczne wymagania dotyczgce projektowania przelotek
jako potaczen miedzywarstwowych.

Wszystko to utrudnia proces projektowania w znacznym stopniu i czesto powoduje
pozniejsze skomplikowania technologiczne, co w swojej kolejnosci zZle odbija sie na
kosztach obwodu drukowanego.

Pomimo drastycznego wzrostu liczby warstw, projektanci czesto majg problem z
wyprowadzeniem potaczern sygnatowych z ukfadéw typu BGA, szczegdlnie w
przypadku duzej ilosci padéw z matym rastrem.

Na przyktad dla BGA z rastrem 0.5 mm i mniej zwykta technologia produkcji ptytek
drukowanych juz nie dziata. Dlatego stosuje sie technologie HDI (z ang. High Density
Interconnections).

Technologia HDI pozwala zmniejsza¢ liczbe warstw sygnatowych w ptytce drukowanej
za pomocg mikroprzelotek i przelotek w padzie (Via-in-pad). W ten sposéb korzystanie
z poczatkowo drozszej technologii HDI moze doprowadzi¢ w rezultacie do nizszej ceny
ptytki drukowanej poprzez wykorzystanie mniejszej ilosci warstw, niz w przypadku
realizacji tej samej ptytki w technologii tradycyjnej.

Uzywajgc technologie HDI mozna znaczne obnizy¢ stopien skomplikowania obwodu
drukowanego korzystajac ze Slepych mikroprzelotek, rozmieszczonych bezposrednio
w punktach lutowniczych i taczacych zewnetrzne warstwy.

W razie pytan zachecamy do skontaktowania z naszym dziatem technicznym. W
rozdziale Ill znajdziecie Paristwo nasze kontakty.
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Rozdziat Il. Polecane stosy warstw dla HDI obwodéw drukowanych

Aby prawidtowo zaprojektowa¢ obwdd drukowany trzeba doktadnie przemysleé
budowe stosu warstw (layer stack-up). Konieczno$é planowania stosu warstw wynika
z jednej strony z mozliwosci technologicznych kazdej produkcji, a z drugiej z wymagan
dotyczacych wtasciwosci elektrycznych samego odwodu drukowanego.

Trzeba pamietaé ze kazda ptytka wielowarstwowa sktada sie z kombinacji rdzeni,
prepregdw i warstw folii miedzianej. Do dyspozycji projektujgcych w naszym
magazynie mamy wybdr wyzej wymienionych materiatow i zalecamy korzystac z tabeli

dla odpowiednego doboru sktadnikow:

Wybdr materiatow do planowania stoséow warstw:

Standardowa grubos¢ miedzi

9 um

18 um

35 um

50 um

70 pm

Standardowa grubos¢ prepregu

106 (0,050 mm)

1080 (0,075 mm)

2113 (0,095 mm)

2116 (0,105 mm)

7628 (0,185 mm)

7628 (0,216 mm)

Standardowa grubos¢ rdzenia

0,1 mm

0,13 mm

0,21 mm

0,25 mm

0,36 mm

0,51 mm

0,71 mm

1,0 mm

OO (N[N WIN(RP[O|UV[RWINIPIVN|D[WIN|E

1,2 mm

=
o

1,6 mm

Jany
[N

2,0 mm

Jany
N

2,4 (2,5) mm

=
w

3,2mm

Obwody drukowane

www.nanotech-elektronik.pl



6

Ponizej podali$my najbardziej rozpowszechnione warianty stoséw warstw obwodoéw
drukowanych HDI:

Struktury czterowarstwowe z jednym rdzeniem

1-2-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Nr. 1 510 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75 mm
1-2-1 Struktura Wymagana grubos¢: 1,0 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Nr. 2 700 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
SmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
1-2-1 Struktura Wymagana grubo$é: 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Prepreg
2 18 Miedzana folia
Nr. 3 1400 Rdzen
3 18 Miedzana folia
1x1080 75 Prepreg
BOTTOM 4 18 Miedz + galw.
SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm
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Opcje potaczen miedzywarstwowych

1-2-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

Grubosé, um Materiat
SMT Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Nr. .
X1 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 4 18 Miedz + galw.
SmMB 20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje potaczen: 1-2, 3-4 (microvia); 1-4 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
1-2-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
Nr. .
2 Rdzen
3 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
SmMB 20 Maska lutownicza

Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 3-4 (microvia); 2-3 (buried);
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95 1,565 mm

1-2-1 Struktura

SMT
TOP
Nr.
x3
BOTTOM 4
SMB

Wymagana grubosé¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

MozZliwe rodzaje potaczen: 1-2, 3-4 (microvia); 2-3 (buried); 1-4 (PTH)
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95 1,55 mm

Grubos$é, um
20
18
1x1080 75
18

18
1x1080 75

20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia

Laser prepreg

Miedz + galw.
Maska lutownicza
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Struktury szesciowarstwowe z jednym rdzeniem

1-4-1 Struktura Wymagana grubos$¢: 0,7 +/- 10%
Grubosé¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
Top ll 18 Miedz + galw.
| 1x1080 75 Laser prepreg
i 18 Miedzana folia
”|H 1x2116 105 Preprag
”M 18 Miedzana folia
Nr. 1 “ 200 Rdzen
HH 18 Miedzana folia
”|H 1x2116 105 Preprag
”M 18 Miedzana folia
|\|H 1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM Il 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,65 mm
1-4-1 Struktura Wymagana grubos$¢: 1,0 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
Nr. 2 510 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
1-4-1 Struktura Wymagana grubo$é: 1,6 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP i 18 Miedz + galw.
| 1x1080 75 Laser prepreg
i 18 Miedzana folia
”|H 1x1080 75 Preprag
HH 18 Miedzana folia
Nr.3 HH 1000 Rdzen
i 18 Miedzana folia
”|H 1x1080 75 Preprag
”M 18 Miedzana folia
|\|H 1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 6 Il 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm
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Struktury szesciowarstwowe z dwoma rdzeniami

1-4-1 Struktura

Wymagana grubos$¢: 0,7 +/- 10%

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm

Grubosé¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
130 Rdzen
18 Miedzana folia
Nr. 4 1x2116 105 Prepreg
18 Miedzana folia
130 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$é¢ po prasowaniu: 0,65 mm
1-4-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP | 18 Miedz + galw.
H 1x1080 75 Laser prepreg
I 18 Miedzana folia
H 250 Rdzen
I 18 Miedzana folia
NI. 5 I 1x7628 185 Prepreg
I 18 Miedzana folia
H 250 Rdzen
H 18 Miedzana folia
l 1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM I 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza

1-4-1 Struktura

SMT
TOP

Wymagana grubo$¢: 1,6 +/- 10%

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm

Grubos$é, um
20
18
1x1080 75
18

510

18
2x2116 210
18

510

18
1x1080 75
18
20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia

Laser prepreg

Miedz + galw.
Maska lutownicza
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Opcje potaczen miedzywarstwowych

1-4-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um
20
18
1x1080 75
18

18

1x1080 75

| Mozliwe rodzaje potaczer: 1-2, 5-6 (microvia); 1-6 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza

| Mozliwe rodzaje potaczen: 2-3, 4-5 (microvia); 2-5 (buried); 1-6 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm

1-1-2-1-1 Struktura Wymagana grubo$c: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
3 18 Miedzana folia
s Rdzefi
4 18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
5 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
[BOTTOM 6 18 Miedz + galw.
—— SMmB 20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje potaczert: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 (microvia); 16 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
1-(1-2-1)-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé¢, um Materiat
— 20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
Prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
s Rdzeti
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Prepreg
18 Miedz + galw.
— 20 Maska lutownicza
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1-1-2-1-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Nr.
x4 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
[BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 2-3, 4-5, 5-6 (microvia); 2-5 or/and 3-4 (buried); 1-6 (PTH)
lizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
1-4-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Nr.
X5 Preprag
} 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
[BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
l Mozliwe rodzaje potaczer: 1-2, 5-6 (microvia); 1-6 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
1-4-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Nr.
%6 Preprag
: 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
[BOTTOM 6 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
I Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 5-6 (microvia); 2-5 (buried); 1-6 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
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1-2-2-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedz + galw.
20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje potgczen: 1-2, 5-6 (microvia); 2-3 or/and 4-5 or/and 2-5 (buried); 1-6 (PTH) |
lizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
1-2-2-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,7, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubo$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
Nr. Rdzen (without
x8 cooper)
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
[BOTTOM 6 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 5-6 (microvia); 2-3 or/and 4-5 or/and 2-5 (buried); 1-6 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,65, 0,95, 1,55 mm
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Struktury oSmiowarstwowe z jednym rdzeniem

1-6-1 Struktura Wymagana grubo$é: 0,8 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 2( Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
Nr.1 150 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75 mm
1-6-1 Struktura Wymagana grubo$é: 1,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
Nr. 2 300 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SsmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
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1-6-1 Struktura

Wymagana grubo$é: 1,6 +/- 10%

SMT
TOP
1x1080
1x1080

2x2116

2x2116
1x1080
1x1080

BOTTOM
SmMB

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm

Grubos$é, um
2

18
75
18
75
18
210
18

700

18
210
18
75
18
75
18
20

Materiat

Maska Iutownicza

Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza

Struktury oSmiowarstwowe z dwoma rdzeniami

1-6-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8 +/- 10%

SMT

TOP
1x1080
1x1080
1x1080
1x1080
1x1080

BOTTOM 8
SmB

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75 mm

Grubos$é, um
2

18
75
18
75
18

130

18
75
18

130

18
75
18
75
18
20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza
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1-6-1 Struktura Wymagana grubos$¢: 1,0 +- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
200 Rdzen
18 Miedzana folia
Nr. 5 1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
200 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SsmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
1-6-1 Struktura Wymagana grubosc¢: 1,6 +- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— sMT 2( Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
Nr. 6 2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— swmB 20 Maska Iutownicza
Przyblizona grubo$é po prasowaniu: 1,55 mm
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Struktury oSmiowarstwowe z trzema rdzeniami

1-6-1 Struktura

Wymagana grubosé: 0,8 +/- 10%

SMT

TOP
1x1080
1x1080
1x1080
1x1080

BOTTOM
SmB

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75 mm

Grubos$é, um
2

18
75
18

100

18
75
18

100

18
75
18

100

18
75
18
20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia

Laser prepreg

Miedz + galw.
Maska lutownicza

1-6-1 Struktura

Wymagana grubosé: 1,0 +/- 10%

SMT

TOP
1x1080

1x2116

1x2116

1x1080

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm

Grubos$é, um
20
18
75
18

150

18
105
18

150

18
75
18

150

18
75
18
20

Materiat
Maska Iutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia

Laser prepreg

Miedz + galw.
Maska Iutownicza
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1-6-1 Struktura Wymagana grubos¢: 1,6 +- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
Nr.9 350 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 18 Miedz + galw.
—— SMmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm
1-6-1 Struktura Wymagana grubo$é: 2,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska Iutownicza
ToP I 18 Miedz + galw.
Il 1x1080 75 Laser prepreg
il 18 Miedzana folia
”” 400 Rdzen
i 18 Miedzana folia
|||| 2x2116 210 Preprag
||| 18 Miedzana folia
Ir. 10 ”H 400 Rdzen
i 18 Miedzana folia
|||| 2x2116 210 Preprag
||| 18 Miedzana folia
”H 400 Rdzen
il 18 Miedzana folia
| 1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 il 18 Miedz + galw.
—— smB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,90 mm
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Opcje potaczen miedzywarstwowych

1-6-1 Struktura Wymagana grubo$é: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
e Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje potgczen: 1-2, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
1-1-4-1-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
s Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
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Nr.
x3

1-1-

1-2-1-1-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

SMT
TOP
1x1080
1x1080

1x1080

1x1080

1x1080

1x1080

Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Grubos$é, um

20
18
75
18
75
18
75
18

18

18
75
18
75
18
20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza

1-1-1-2-1-1-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

1x1080
1x1080

1x1080

1x1080
1x1080

1x1080

| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 3-4, 5-6, 6-7, 7-8 (microvia); 4-5 or/and 3-6 (buried); 1-8 (PTH)

Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Grubosé¢, um

20
18
75
18
75
18
75
18

18
75
18

18
75
18
20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza

Nr.
x5

1-1-4-1-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

SMT

TOP
1x1080
1x1080
1x1080
1x1080

BOTTOM 8
SmB

Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 (microvia); 3-6 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Grubosé¢, um

20
18
75
18
75
18

18

18

18
75
18
75

20

Materiat
Maska lutownicza
Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.
Maska lutownicza
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1-(1-4-1)-1 Struktura

SMT

Nr.
x6

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

Grubos$é, um
20
18
75
18
1x1080 75
18

18

1x1080 75

Mozliwe rodzaje potgczen: 2-3, 6-7 (microvia); 3-6 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Materiat

Maska lutownicza

Miedz + galw.
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedz + galw.

Maska lutownicza

1-1-4-1-1 Struktura

Nr.
x7

BOTTOM
SmB

Wymagana grubo$¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé¢, um

20

18
1x1080 75

18
1x1080 75

18

18

18

18
1x1080 75
18
1x1080 75
18
20

Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 (microvia); 2-7 or/and 3-6 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Materiat

Maska lutownicza

Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.

Maska lutownicza

1-6-1 Struktura

—— SMT
TOP

Nr.

x8
BOTTOM 8

—— SMB

Wymagana grubo$é: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um

20

18
1x1080 75

18
1x1080 75

18

18

18

18
1x1080 75
18
1x1080 75

20

Possible tipes of holes: 1-2, 7-8 (microvia); 2-7 or/and 3-6 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Materiat

Maska lutownicza

Miedz + galw.
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia

Rdzen

Miedzana folia
Preprag
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedzana folia
Laser prepreg
Miedz + galw.

Maska lutownicza
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1-(1-4-1)-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
S Rdzefi
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 2-3, 6-7 (microvia); 2-7 or/and 3-6 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
1-6-1 Struktura Wymagana grubo$é: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Nr.
%10 _ Preprag X
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje polaczer: 1-2, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
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1-1-4-1-1 Struktura

Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%

Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 (microvia); 2-7 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm

Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr 18 Miedzana folia
M li. Preprag
} 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje polaczer: 1-2, 2-3, 6-7, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
1-1-4-1-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
— 20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr 18 Miedzana folia
M 1'2 Preprag
§ 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedz + galw.
— 20 Maska lutownicza

Obwody drukowane

www.nanotech-elektronik.pl




1-(1-4-1)-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr 18 Miedzana folia
M 1&% Preprag
} 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potgczen: 2-3, 6-7 (microvia); 2-7 (buried); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
1-(1-2-2-1)-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
— 20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr 18 Miedzana folia
M 14 Preprag
§ 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedz + galw.
— 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 7-8 (microvia); 3-4 or/and 5-6 or/and 2-7 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55 mm
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1-6-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6, 2,0 +- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr. .
%15 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 7-8 (microvia); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55, 1,90 mm
1-2-2-2-1 Struktura Wymagana grubo$c: 0,8, 1,0, 1,6, 2,0 +/- 10%
Grubosé¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr. .
%16 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 7-8 (microvia); 4-5 (buried); 1-8 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55, 1,90 mm
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1-2-2-2-1 Struktura Wymagana grubos¢: 0,8, 1,0, 1,6, 2,0 +- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr. .
x17 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 8 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 7-8 (microvia); 2-3 or/and 4-5 or/and 6-7 (buried); 1-8 (PTH)
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,75, 0,95, 1,55, 1,90 mm
Struktury dziesieciowarstwowe z dwoma rdzeniami
1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 1,0 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
130 Rdzen
18 Miedzana folia
Nr 1 1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
130 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
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1-8-1 Struktura

—— SMT
TOP

Wymagana grubo$¢: 1,6 +/- 10%

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm

Grubos$é, um Materiat
20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedz + galw.
20 Maska Iutownicza

1-8-1 Struktura

—— SMT
TOP

Wymagana grubos¢: 2,0 +/- 10%

Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,90 mm

Grubos$é, um Materiat
20 Maska lutownicza
18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
400 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
400 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedz + galw.
20 Maska lutownicza
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Struktury dziesieciowarstwowe z trzema rdzeniami

1-8-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 1,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
100 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
Nr. 4 100 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 75 Preprag
18 Miedzana folia
100 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 1,6 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
200 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
Nr. 5 200 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
200 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska Iutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,55 mm
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1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 2,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
Nr. 6 350 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
350 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska Iutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 1,90 mm
1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 2,5 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
500 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
Nr.7 500 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
500 Rdzen
18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska Iutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 2,40 mm
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Struktury dziesieciowarstwowe z czterema rdzeniami

1-8-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 1,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
100 Rdzen
3 [ 18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
4 _ 18 Miedzana folia
100 Rdzen
5 _ 18 Miedzana folia
Nr. 8 1x1080 75 Preprag
6 _ 18 Miedzana folia
100 Rdzen
7 _ 18 Miedzana folia
1x1080 75 Preprag
s 18 Miedzana folia
100 Rdzen
9 F 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95 mm
1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 1,6 +/- 10%
Grubo$¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
200 Rdzen
3 _ 18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
« 18 Miedzana folia
200 Rdzen
5 _ 18 Miedzana folia
Nr.9 2x2116 210 Preprag
6 _ 18 Miedzana folia
200 Rdzen
7 _ 18 Miedzana folia
1x2116 105 Preprag
8 _ 18 Miedzana folia
200 Rdzen
9 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 1,55 mm
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1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 2,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
250 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
250 Rdzen
18 Miedzana folia
r. 10 2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
250 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
250 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 1,90 mm
1-8-1 Struktura Wymagana grubo$c: 2,5 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
350 Rdzen
3 _ 18 Miedzana folia
1x7628 185 Preprag
4 _ 18 Miedzana folia
350 Rdzen
5 _ 18 Miedzana folia
r.11 2x7628 370 Preprag
o I 18 Miedzana folia
350 Rdzen
7 _ 18 Miedzana folia
1x7628 185 Preprag
s 18 Miedzana folia
350 Rdzen
9 F 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 2,40 mm
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1-8-1 Struktura Wymagana grubos¢: 3,0 +/- 10%
Grubos$é, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
r.12 2x7628 370 Preprag
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
2x2116 210 Preprag
18 Miedzana folia
450 Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SMB 20 Maska lutownicza
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 2,90 mm
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Opcje potaczen miedzywarstwowych

1-8-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0 +/- 10%
Grubosé¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska Iutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr 18 Miedzana folia
X1 Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SwmB 20 Maska lutownicza
| MoZliwe rodzaje pofaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90 mm
1-1-6-1-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0 +/- 10%
Grubos$¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska Iutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Nr.
X2 Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska Iutownicza
| MoZliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 8-9, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90 mm
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1-1-1-4-1-1-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0 +- 10%
Grubosé¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska Iutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Nr.
X3 Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH) |
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90 mm
1-1-1-2-2-1-1-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0 +/- 10%
Grubosé, um Materiat
—— sMmT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
Nr. 18 Miedzana folia
x4 Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska Iutownicza
Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 3-4, 7-8, 8-9, 9-10 (microvia); 4-5 or/and 6-7 or/and 4-7 (It can be changed to 3-8 or 2-9) (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubo$¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90 mm
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1-8-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr. .
X5 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje pofaczeri: 1-2, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH) |
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40 mm
1-1-6-1-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 1,0, 1,6,2,0, 2,5 +- 10%
Grubos$¢, um Materiat
—— SMT 0 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr.
%6 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczeri: 1-2, 2-3, 8-9, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH) I
Przyblizona grubo$é po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40 mm
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1-1-6-1-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5 +- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr. .
X7 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzeh
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potgczen: 1-2, 2-3, 8-9, 9-10 (microvia); 5-6 (It can be changed to 3-6 or 5-8) or/and 3-8 (It can be changed to 2-9) (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40 mm
1-1-2-2-2-1-1 Struktura Wymagana grubosé¢: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos$¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Nr.
X8 Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 2-3, 8-9, 9-10 (microvia); 3-4 or/and 7-8 or/and 3-8 (It can be changed to 2-9) (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubo$é po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40 mm
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1-8-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos$¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
Rdzen
3 18 Miedzana folia
Preprag
< 18 Miedzana folia
Rdzen
N s 18 Miedzana folia
xg' Preprag
) 6_ 18 Miedzana folia
Rdzen
7_ 18 Miedzana folia
Preprag
8_ 18 Miedzana folia
Rdzen
QF 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubosé po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm
1-2-2-2-2-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 0 Maska lutownicza
TOP 1 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
2 18 Miedzana folia
Rdzen
3 18 Miedzana folia
Preprag
< 18 Miedzana folia
Rdzen
N 5 | 18 Miedzana folia
x 1[') Preprag
- g3 18 Miedzana folia
Rdzen
7_ 18 Miedzana folia
Preprag
8_ 18 Miedzana folia
Rdzen
QF 18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 2-3 or/and 4-5 or/and 6-7 or/and 8-9 (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm

Obwody drukowane

www.nanotech-elektronik.pl




1-2-4-2-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
N 18 Miedzana folia
x 15[ Preprag
) 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 2-3 or/and 4-7 or/and 8-9 (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm
1-4-4-1 Struktura Wymagana grubo$¢: 1,0, 1,6,2,0,2,5, 3,0 +-10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 0 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
NI 18 Miedzana folia
x 1'2 Preprag
i 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 2-5 or/and 6-9 (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm
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1-6-2-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 20 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
N 18 Miedzana folia
x 1'3 Preprag
) 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 2-7 or/and 8-9 (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm
1-2-6-1 Struktura Wymagana grubosé: 1,0, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0 +/- 10%
Grubos¢, um Materiat
—— SMT 0 Maska lutownicza
TOP 18 Miedz + galw.
1x1080 75 Laser prepreg
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
NI 18 Miedzana folia
x 1"‘ Preprag
i 18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
Preprag
18 Miedzana folia
Rdzen
18 Miedzana folia
1x1080 75 Laser prepreg
BOTTOM 10 18 Miedz + galw.
—— SmB 20 Maska lutownicza
| Mozliwe rodzaje potaczen: 1-2, 9-10 (microvia); 2-3 or/and 4-9 (buried); 1-10 (PTH)
Przyblizona grubos¢ po prasowaniu: 0,95, 1,55, 1,90, 2,40, 2,90 mm
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Rozdziat lll. Kontakty

W razie jakichkolwiek pytan zachecamy do kontaktu z nami. Dzieki temu zawsze
uzyskacie Panstwo wyczerpujgce informacje zaréwno w zakresie projektowania i
konstrukcji obwodow, jak rowniez praktyczne informacje okreslajgce czas wykonania i
dostawy obwoddw. Zawsze chetnie i z przyjemnoscig dzielimy sie naszg wiedzg oraz
doswiadczeniem, a takze dbamy o najwyzszg jako$¢ wykonywanych przez nas
obwoddw, co moze potwierdzi¢ grono naszych klientdw w kraju jak i poza granicami.

Bardzo chetnie przygotujemy rowniez szczegdtowy kosztorys wytworzenia obwodow
drukowanych. Dzieki temu bedziecie Pafistwo mogli od razu po wykonaniu projektu
poznaé koszt produkcji zaréwno pierwszej partii prototypowej, jak rdwniez zapoznaé
sie z kosztami produkgcji seryjne;j.

Wiecej informacji dotyczacej obwodéw drukowanych znajda Panstwo na naszej
stronie internetowej — www.nanotech-elektronik.pl

W rozdziale pomocy technicznej mozna pobraé¢ w pdf-e pierwszy numer naszej
broszury - "Poradnik projektanta PCB".

Nasze biuro znajduje sie w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 214.

Mozna skontaktowac sie z nami telefonicznie pod numerem (+48) 338 338 338, lub
napisa¢ do nas wiadomosé na e-mail adres biuro@nanotech-elektronik.pl

Z powazaniem,

Zespot Nanotech Elektronik Sp. z o.0.
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